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Приложение 1. VHDL-ОПИСАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ЯДРА 

PICOBLAZE, РЕАЛИЗУЕМОГО НА ОСНОВЕ ПЛИС СЕМЕЙСТВ SPARTAN-II, SPARTAN-IIE, VIRTEX, 

VIRTEX-E 

 

Приложение 2. VHDL-ОПИСАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ЯДРА PICOBLAZE, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЕКТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ОСНОВЕ ПЛИС СЕМЕЙСТВА 

COOLRUNNER-II 

 

Приложение 3. VHDL-ОПИСАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ЯДРА 

PICOBLAZE, РЕАЛИЗУЕМОГО НА ОСНОВЕ ПЛИС СЕМЕЙСТВ SPARTAN-3, VIRTEX-II, VIRTEX-IIPRO, 

VIRTEX-4 
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